Fiberfrax

Especificacoes do Produto

Silplate® 1112

As Placas Silplate® 1112, sdo isolantes
estruturais de alta resisténcia e baixa
condutividade térmica, desenvolvida
especialmente para aplicagdes em revestimentos
de Back up para equipamentos de transporte
e/ou tratamento metalurgico de metal liquido.

Propriedades Quimicas

As Placas Silplate® 1112 apresentam excelente
estabilidade quimica, resistindo ao ataque da
maioria dos acidos e agentes corrosivos.
Excegbes sdo os acidos hidrofluoridricos,
fosfoéricos, hidrocloridricos, sulfdricos e élcalis
concentrados.

Codutividade Térmica x Temperatura Média

Temperatura Codutividade
de Ensaio (°C) (W/m.°K)
25 0,222
351 0,279
593 0,345
761 0,371

Aplicacoes

- Revestimento de back up em equipamentos em
geral

- Panelas para transporte de aco

- Carros Torpedo

- Distribuidores de ago (Tundsh).

- - Cobertura e isolamento de canais de transporte
de metal liquido

- Substituicao de placas de amianto

- Camaras de fornos de combust&o

interpretado como licenga de uso de patente ou marca.

Efetivo:Abril 2004

Propriedades Fisicas

Cor Branca
Classe de Temperatura 1100 °C
Composicéo Bésica Alumina e Silica

Densidade 900 a 1050 kg/m

Retracao Linear

Regime de Encharque @ 1100 °C 3.5%

Perda ao Fogo 0

Resisténcia a Compressao

Como Recebida @ 25 °C = 120 kgf/cm?

Disponibilidade

« As placas Silplate® 1112 estéo disponiveis em
varios formatos e espessuras.
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As informagbes, recomendagbes e opinides aqui contidas sado apresentadas somente para
consideragdo, informagao e verificagdo, e ndo deverdo ser, em parte ou no todo, entendidas como
garantia ou declaragdo, pela qual assumamos qualquer responsabilidade. Isto ndo deverd ser
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